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证券代码： 688002                                 证券简称：睿创微纳 

 

烟台睿创微纳技术股份有限公司 

投资者关系活动记录表 

                                                      编号：2025-008 

 

投资者关系活动

类别 

 

□特定对象调研        □分析师会议 

□媒体采访            □业绩说明会 

□新闻发布会          □路演活动 

□现场参观            □电话会议 

 其他（股东会） 

参与单位名称 
广发证券、招商证券、易方达基金、高毅资产、泰康资产、Point72

以及参加公司 2025年第三次临时股东会的数位股东 

时间 2025年 12月 16日(星期二) 下午 14:30 

地点 公司会议室 

上市公司 

参加人员姓名 

董事长 马宏博士 

副董事长、副总经理 赵芳彦先生 

董事、轮值总经理 王宏臣博士 

董事会秘书 黄艳女士 

投资者关系活动

主要内容介绍 

 

1、公司目前的订单和产能情况如何？ 

答：受益于行业需求的持续增长和公司市场份额的提升，公司今年

一直保持着充足的在手订单。上半年受制于产能瓶颈，交付有些紧张，

到二三季度产能逐步释放，单季度收入保持了环比增长，到第三季度收

入已创历史新高。目前，新增订单和生产交付也保持了较好的增长态势。 

2、公司车载业务有什么最新进展？ 

答：车载红外领域，公司已获得了比亚迪、吉利、极氪、长城、广

汽、滴滴、陕汽等十多家在乘用车、商用车领域头部企业用于辅助驾驶、
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智能驾驶应用的定点项目，今年，坦克 400、坦克 500、极氪 9X 等多个

红外定点热门车型陆续上市，其中极氪 9X搭载的公司的红外产品实现了

全球首个红外 AEB（自动紧急制动）功能的量产落地。公司正在持续跟

进智能驾驶的研发和市场推广工作。今年前三季度，车载产品的出货量

实现了规模的突破，未来随着更多车厂车型的应用，车载产品的出货规

模将持续提升。 

此外，公司第一代车载 4D毫米波成像雷达产品已获得小批量订单并

实现交付。未来，公司将围绕红外热成像以及激光、微波等多维感知技

术，持续深耕车载市场，为汽车行业和智驾时代提供更多产品和解决方

案，提高自动驾驶的安全性和舒适性，守护生命安全。 

3、公司在低空经济领域布局了哪些产品，如何看待无人机市场未来

的需求？ 

答：公司深耕“多维感知+AI”领域，可为低空经济领域提供红外热

成像模组、激光测距模块、微波射频芯片及整机系统等多种产品。公司

已进入无人机行业发展多年，随着近年行业需求提升，公司配套产品种

类也从单红外模组扩展到激光测距模块、微波射频芯片等产品，业务领

域也逐步从单无人机扩展到无人机反制、低空飞行汽车等更为广泛的低

空经济领域。 

近年随着智能化、无人化的需求提升，红外在无人机上的应用越来

越广泛，市场需求也越来越多。当前，我们看到红外无人机在电力石油

石化巡检、应急救援、林业保护、公共安全等多场景应用，政府部门、

景区及商业企业等均加大了投资采购，这个趋势还将持续，我们认为未

来的应用需求也会更多。 

4、公司在商业航天领域的最新业务进展？ 

答：国家的十五五规划建议加快航空航天的产业发展，商业航天市

场有望进入快速成长期。公司深耕红外、微波、激光等“多维感知+AI”

领域，目前在星上载荷、地面终端和星间激光通信等领域均有所布局。
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例如在地面终端方面，公司基于自研核心芯片及先进相控阵天线技术，

已开展 Ku 及 Ka 频段低轨卫通相控阵终端产品研制，完成多款有源相控

阵天线原型机的测试验证，与合作伙伴联合开展 K/Ka 频段卫通相控阵终

端地面测试，在最新一轮整机终端集成测试中，系统成功实现卫星连通，

并顺利完成基础业务验证。测试中，依托我方先进相控阵天线系统，在

真实卫星链路环境下，流畅支持手机端多项典型应用，包括短视频播放

与高清视频通话等。星上的 TR 组件以及星间激光通信器件，公司也开始

逐步出货。 

5、公司在 IC设计方面有哪些布局和进展？  

答：公司立足“多维感知+AI”，依托核心芯片技术驱动创新，掌握

专用集成电路设计的核心技术及生产工艺，拥有高素质的 IC设计研发团

队。除红外热成像芯片、微波射频芯片等作为公司两大主业的核心底层

技术以外，近年来公司也在持续投入红外热成像专用图像处理芯片，目

前公司第三代红外图像处理 SOC 芯片架构持续迭代优化，AI-ISP底层架

构设计已达到国际先进水准；进一步完善了红外图像专用的 NPU 架构设

计，迭代升级车载感知算法、精细化渲染算法，为车载客户提供更多功

能亮点；完成近内存计算的计算单元原型设计，通过 CIM（Compute in 

Memory）技术，进一步降低芯片功耗，提高整体性能。 

6、公司今年以来的产能提升情况？ 

答：今年公司积极推进募投项目建设，智能光电传感器研发中试平

台项目完成项目建设，逐步达产；另一方面，公司持续推进智能制造的

升级，红外探测器制造平台加速自动化部署，晶圆级热成像制造平台完

成迭代，探测器、机芯模组和整机产能都显著提升。 

公司对未来的市场需求判断较乐观，公司也会继续推进募投项目建

设、持续提升产能，以满足持续增长的订单需求。 

7、如何展望公司未来几年发展？ 

答：公司立足多维感知+AI，深耕红外领域，取得了红外领域的技术
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优势和市场优势，在特种装备、无人机、工业安防、户外消费、智能汽

车等多个领域深耕拓展，保持了业务的快速发展。 

同时，公司近年持续推进微波业务从核心芯片到组件、子系统、分

系统、整机的全链条技术和产品研制，在装备建设、商业航天、低空经

济以及智能汽车等多个领域布局，并取得了相关的研发成果、市场客户

和型号产品。展望未来几年，随着各领域需求释放，微波业务将有望成

为公司第二条增长曲线。 

公司既关注短期的市场份额提升和规模扩张，也会积极投入新的技

术和新的领域，力争保持长期可持续发展。 

附件清单（如有） 无 

日期 2025年 12月 16日 

 


